제20회 진공기술 현장실무교육 프로그램
(The 20th On-site Training Program for Vacuum Technology)

▣ 장소: 한국알박㈜ 현곡공장 교육장
주소: 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 123 
▣ 교육일자: 2024.6.28(금) 09:00~18:00

	교 시
	시 간
	주 제
	소 속
	강사 명

	등록
	08:50~09:00
	등 록
	KOVRA
	

	개회사
	09:00~09:05
	개회사
	KOVRA
	사무국장

	제1교시
	09:05~10:25
	한국알박㈜의 핵심 역량 (Core Competence)
	한국알박(주)
	최승수 전무

	제2교시
	10:30~11:50
	진공기술을 응용하는 소부장 제조 공정별 응용분야
	KIST
	손장엽 박사

	오찬/휴식(11:50~13:30)

	제3교시
	13:30~14:50
	진공재료의 종류와
 부품특성 및 제조관리
	포항가속기연구소 
	나동연 박사

	제4교시
	15:00~16:20
	한국 반도체 칩(삼성,  하이닉스, 마이크론의 HBM, TSMC, 엔비디아, 마이크론, 애플 등의 칩 개발 현황 등)의 경쟁력 강화방안
	한국알박㈜ 
	이응준 상무

	제5교시
	16:30~17:50
	OLED 진공 증착장비 
향후 경쟁력 전망
(캐논 도키를 물리친 기술) 
	㈜올레드온 
	황창훈 대표 

	제6교시
	17:50~18:00
	강평 및 수료식
	KOVRA
	사무국



ㅇ 교육비: KOVRA 회원사 20만원, 비회원사 30만원, 대학(원)생 15만원
ㅇ 입금 계좌: 한국시티은행 102-52738-242(한국진공기술연구조합)
